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ÕPPEKAVA ÜLDOSA 

Õppekavarühm Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 

Õppekava nimetus Elektroonikaseadmete tehnik 

Electronics assembly technician  
Техник электронных устройств  

Õppekava kood EHIS’es 134794 

Õppekeeled eesti, vene 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 EKR 4 
kutsekeskharidus 

EKR 5 EKR 4 EKR 5 

  X     

Õppekava maht: 120 EKAP 

Õppekava koostamise alus:  
Elektroonikaseadmete tehnik, ekr tase 4 kutsestandard, kinnitatud Infotehnoloogia ja 
Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu poolt 16.02.2018 kutsenõukogu otsusega 8/16.02.2018. 

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid:  
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks 
elektroonikatööstuses elektroonikaseadmete koostaja, elektroonikaseadmete remontija, veaotsija, 
tehniku või nendega lähedasel ametikohal ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja 
elukestvaks õppeks. 
Pärast õppekava läbimist õpilane 

1) kasutab omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, 
tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid järgib protseduurireegleid ja parimaid 
praktikaid ning täidab iseseisvalt järgmisi tööülesandeid: töötab meeskonna ja 
organisatsiooni liikmena, koostab ja remondib elektroonikaseadmeid ning teostab 
elektroonikaseadmete vigade tuvastamist; 

2) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt 
kui ka kirjalikult; 

3) suhtleb õpitava eriala piires õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; 
4) kasutab oma teadmisi erialaseks toimetulekuks; 
5) mõistab, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 
6) mõistab erialavaldkonnas kehtivaid seoseid ja lähtub oma tegevustes erialavaldkonnas 

väärtustest. 

Õppekava struktuur: 
Elektroonikaseadmete tehniku õppekava maht on 120 EKAP, millest: 
 

 põhiõpingud 103 EKAP, sealhulgas praktika 24,5 EKAP; 
 
Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine 8,5 EKAP; 

 hindab visuaalselt elektroonikakooste vastavalt standardi IPC-A-610 (Acceptability of 
Electronic Assemblies) või muude samaväärsete standardite  nõuetele 

 hindab visuaalselt kaablikooste vastavalt standardi IPC/WHMA-A-620B (Requirements and 
Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies) või muude samaväärsete standardite  
nõuetele 

 tunneb minimaalselt standardis IPC-DRM-18 (Component Identification Training and 
Reference Guide) kirjeldatud  elektroonikakomponente 

 kasutab korrektset õppe- ja  ingliskeelset standardites kasutatavat terminoloogiat 
Elektroonikaseadmete remontimine 11,5 EKAP; 



 taastab remonditava elektroonikakoostu rikke eelsele olukorrale sarnaselt standardis 
toodud juhistele, valides sobiva remondiprotsessi vastavalt enda oskuste tasemele 

 järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of Electronic 
Assemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid 

 dokumenteerib remondiprotsessi vastavalt nõuetele taasesitamist võimaldaval kujul 

 kasutab elektroonikaseadmete remondiga seotud terminoloogiat ja väljendab ennast 
õppe ja inglise keeles arusaadavalt 

 jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja 
kehtestatud nõuetele 

 on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna 
lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest 

Mõõteriistade kasutamine testimiseks 5 EKAP; 

 teab ja mõistab SI-süsteemi mõõtühikuid ja nendest tuletatud erialaseid mõõtühikuid (ka 
muud süsteemid) 

 kasutab mõõteriistasid ja testseadmeid elektroonikaseadmete kontrollimisel erinevate 
signaalide, elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmisel 

 kalibreerib mõõte- ja tööriistu järgides tööjuhendit ja ohutusnõudeid 

 teab erinevate mõõteriistade toimimise iseärasusi tulenevalt mõõteriista ehitusest 

 oskab arvutada mõõtevigasid ja selgitab nende sisu 

 oskab kasutada iseseisvalt mõõteriistu vajalike mõõtmiste teostamiseks ja oskab tulemusi 
tehnoloogiliste vahenditega töödelda ja analüüsida 

Töö ja tootmise korraldus elektroonika tööstuses 7,5 EKAP; 

 mõistab tootmise üldist korraldust ja saab aru oma rollist ettevõttes (LEAN tootmise ja six 
sigma põhimõtted)  

 kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab töökoha korras (5S põhimõtted)  

 mõistab protsessijuhtimise põhimõtteid sh J-STD-001 (Requirements for Soldered 
Electrical and Electronic Assemblies) standardit 

 järgib ergonoomika, tööohutuse ja töökeskkonnanõudeid  

 kasutab korrektset eesti- ja inglise keelset tootmiskorralduse alast terminoloogiat 

 mõistab tootmiskorralduse  ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel 

 kasutab oma töös infotehnoloogilisi vahendeid 
Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine 31 EKAP; 

 tuvastab elektroonikakoostu  funktsionaalse rikke komponendi tasemeni 

 tunneb tüüpilisi skeemitehnilisi lahendusi 

 omab ülevaadet elektroonikakomponentide tööpõhimõtetest  

 mõistab tehnilise dokumentatsiooni olulisust ja tõlgendab selle sisu 

 mõistab analoog- ja digitaalelektroonika olemust ja erinevusi 

 selgitab elektriskeemides toimuvaid füüsikalisi protsesse, kirjeldades lihtsamaid füüsikalisi 
protsesse matemaatiliselt 

Elektroonikaseadmete koostamine ja tootmistehnoloogia 9 EKAP; 

 selgitab erinevate jootmistehnoloogiate sisu 

 teab peamisi elektroonika tööstuses kasutatavaid materjale ja nende olulisemaid keemilisi 
omadusi 

 teab erinevate elektroonikatööstuses kasutatavate materjalide mõju tervisele ja 
keskkonnale 

 omab ülevaadet elektroonikatööstuses kasutatavatest tehnoloogiatest ja tehnoloogilistest 
protsessidest 

 kasutab tootmisetehnoloogiatega seotud terminoloogiat korrektses  õppe ja inglise keeles 

 õpib ja täiendab end pidevalt, olles kursis uute tootmises kasutatavate tehnoloogiate ja 
protsessidega 



 hindab visuaalselt trükkplaate vastavalt standardi IPC-A-600 (Acceptability of Printed 
Boards) või muude samaväärsete standardite  nõuetele 

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP; 

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 
protsessi  

 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 

 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 

 mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 
Praktika 24,5 EKAP; 

 tunneb ettevõtte sisekorraeeskirja, vastava töökoha ametijuhendit ja töökeskkonda ning –
korraldust  

 tunneb praktikaettevõtte tehnoloogilisi protsesse 

 täidab korrektselt praktikajuhendaja poolt antud tööülesandeid 

 analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt 

 hoiab korras töökoha ja töövahendid ning täidab töökeskkonna ja tööohutusnõudeid 
 

 valikõpingud 17 EKAP, sealhulgas praktika 13,5 EKAP. 
Valikõpingute eesmärk on täiendada ja süvendada üldõpingute ja põhiõpingute käigus 
saavutatud õpiväljundeid. Valikõpingute moodulite sisu üle otsustab kool lähtudes 
tööturu hetke vajadustest, kaasates otsustusprotsessi erialaspetsialiste ja õppijate 
esindajat. Valikõpingute moodulite (1 moodul) nimetused ja õpiväljundid on toodud 
rakenduskavades ja neid täiendatakse vastavalt tööturu vajadustele. 

Spetsialiseerumised: - 

Õppekava rakendusplaan: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. 
Õppima võivad asuda keskharidusega isikud (õppekavas toodud moodulite rakenduskavad on ette 
nähtud keskharidusega isikute õpetamiseks). 

Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane 
põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud 
elektroonikaseadmete tehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid. Õppekava õpiväljundite saavutamisel 
omandatakse kutsele „Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4“ vastavad kompetentsid. 

Osakvalifikatsioonid. - 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid. Kooli lõputunnistus, kutsetunnistus 

Õppekava kontaktisik 
Ees- ja perenimi: Andres Ojalill 
Amet: IT- ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja 
Telefon: +372 56707246 
e- post: andres.ojalill@tptlive.ee 
Moodulite rakenduskavad: 
Põhiõpingute ja valikõpingute moodulite rakenduskavad: https://tptliveee-
my.sharepoint.com/personal/info_tptlive_ee/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=F
ViPoM7oXpK2KwaQLHvr0uAPN6oqPcWS4v7GF4Ovk9w%3d&docid=0a17d8a684ab84711a393b8d
ec82ef12a 
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Lisa 1 

Kutsestandardi kompetents Õppekava moodul 

B.2.1. Mõõteriistade kasutamine 
testimiseks 

Mõõteriistade kasutamine testimiseks 

B.2.2. Elektroonikaseadmete 
koostamine 

Elektroonikaseadmete koostamine  

B.2.3. Elektroonikaseadmete 
remontimine 

 Elektroonikaseadmete remontimine 

B.2.4. Elektroonikaseadmete 
visuaalsete ja funktsionaalsete 
vigade tuvastamine 
 

 Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine 
 

Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine 

B.2.5. Tööprotsessi 
dokumenteerimine 

Läbivana lõimitud moodulitesse 

 


